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1-48 Lagen · Ab 1AT Express · 30 Jahre

Definierter Lagenaufbau
Prepreg-Dicken nach dem Verpressen, bei ca. 80% Kupferauslastung auf den Innenlagen.
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Lötstopp
Cu 18µm + Galvanik 35µm
2x Prepreg 1080
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2x Prepreg 1080
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